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Abstract (en)
A material processing path (3) includes an arrangement of rollers (6,7) with at least one being heated. There is a closed housing (32) around
them. The material path runs for a certain distance before it reaches the heated roller. The housing has at least one opening which can be closed
if not needed and is used so that a roller (8,9) can be lifted out and exchanged by a crane (37). The housing has thermal insulation. The roller
arrangement is intended as an in-line calender (ie, set of glazing rollers) for a paper machine and the housing is formed by an extension of the
chamber for the drying path. <IMAGE>

Abstract (de)
Es wird eine Vorrichtung (1) zum Behandeln einer Materialbahn (3) mit einer Walzenanordnung (6, 7) angegeben, die mindestens einen Walzenspalt
zum Durchführen der Materialbahn mit mindestens einer beheizten Walze (8, 9) aufweist, und ein Verfahren zum Behandeln einer Materialbahn mit
einer Walzenanordnung, bei dem die Materialbahn durch einen Walzenspalt geführt und dort mit Druck und/oder erhöhter Temperatur beaufschlagt
wird. Die zunehmenden Anforderungen an die Güte der Oberfläche der Materialbahn und an die Geschwindigkeit der Bearbeitung machen eine
immer höhere Beheizung der beheizten Walzen erforderlich. Dies führt zu hohen Energieverlusten, die vermieden werden sollen. Hierzu ist ein
Gehäuse (32) vorgesehen, das die Walzenanordnung (6, 7) oder einen Teil davon umgibt. Die Behandlung erfolgt in einer Umgebungsatmosphäre,
deren Temperatur und/oder Feuchtigkeit auf einen vorbestimmten Wert einstellbar ist. <IMAGE>
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